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Disefio
Montaje

Caracteristicas generales
Procesador

Memoria central (RAM)

Slots de ampliacién libres

Controlador gréfico

Sistema operativo

instalado de fabrica e
incluido en el DVD
Restore

Otros

Alimentacién/interrup-
cién Corte de tension

Unidades

Discos duros
(Serial ATA de 3,5"
con tecnologia NCQ)

Tarjeta CompactFlash
(CFQO)

Unidades opticas
Disquetera
Ranuras/slots

SIMATIC Rack PC 547B SIMATIC Rack PC 847B

Rack 19", 4 modulos de altura

Preparado para montaje sobre guias telescépicas, para montaje horizontal
y vertical, escuadra de fijacion de 19" extraible desde el exterior;
Tower Kit (opcional) para transformacién en PC de torre

Intel Core 2 Duo E6600 (2,4 GHz,

1066 MHz FSB, 4 MB de caché de segundo
nivel, EM64T, VT)

Intel Core 2 Duo E4300 (1,8 GHz,

800 MHz FSB, 2 MB de caché de segundo
nivel, EM64T)

Intel Celeron 440 (2,0 GHz, 800 MHz FSB,
512 KB de caché de segundo nivel)

a partir de 512 MB DDR2 667 SDRAM
(compatibilidad con Dual Channel);
DIMM; ampliable hasta 4 GB

4 PCl, 1 PCle x16 (PEG),
2 PCle x1 (todos largos)

Intel Core 2 Duo T7400 (2,16 GHz,

667 MHz FSB, 4 MB de caché de segundo
nivel, EM64T, VT)

Intel Core 2 Duo T5500 (1,66 GHz,

667 MHz FSB, 2 MB de caché de segundo
nivel, EM64T)

Intel Celeron M 440 (1,86 GHz, 533 MHz
FSB, 1 MB de caché de segundo nivel)

a partir de 256 MB DDR2 667 SDRAM
(compatibilidad con Dual Channel);
SODIMM; ampliable hasta 4 GB

7 PCl, 1 PCle x16 (PEG);
opcmnalmente con 3 PCle x4
(todos largos)

Integrado: controlador grafico Intel GMA950 integrado en chipset;
Dynamic Video Memory hasta 128 Mbytes;

hasta 2048 x 1536 pixeles/16 bits/75 Hz

Tarjeta grafica: NVIDIA Quadro NVS 285 (Dual Head: 2 VGA o 2 DVI-D),
PCle x16; 128 Mbytes; hasta 2048 x 1536 pixeles/32 bits/75 Hz (opcional)

sin
Microsoft Windows 2000/XP Pro "

Microsoft Windows Server 2003 incl. 5 Client V

Windows Vista Ultimate
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PC industrial embebido

Perfil DIN, montaje en pared

Intel Pentium M (1,4 GHz, 400 MHz FSB,

2 MB de caché de segundo nivel, low voltage
CPU)

Intel Celeron M (1 GHz, 400 MHz FSB,

512 Kbytes de caché de segundo nivel, ultra
low voltage CPU) Intel Celeron M (900 MHz,
400 MHz FSB, 0 Kbytes de caché de segundo
nivel, ultra low voltage CPU)

256 MB DDR2 SDRAM;
512 MB, 1 GB o 2 GB opcionales;
memoria remanente: RAM estatica 2 MB

hasta 3 x PCI-104
(con bastidor de ampliacién)

Integrado:

controlador gréafico Intel GMA900
integrado en chipset; Dynamic Video
Memory hasta 128 MB;

CRT: 1600 x 1200 /32 bit/hasta 120 Hz
DVI: 1600 x 1200 /32 bits de color

Microsoft Windows XP Embedded
(preinstalado en CompactFlash
>512 MB o. HDD) o

Windows XP Pro, Vista Ultimate

Box PC, "caja de zapatos"

Montaje en pared y como libro

Intel Core 2 Duo T7400

(2,16 GHz, 667 MHz FSB, 4 MB de caché de segundo nivel, EM64T)
Intel Core 2 Duo T5500

(1,66 GHz, 667 MHz FSB, 2 MB de caché de segundo nivel, EM64T)
Intel Celeron M 440

(1,86 GHz, 533 MHz FSB, 1 MB de caché de segundo nivel)

a partir de 256 MB DDR2 667 SDRAM (compatibilidad con Dual Channel);
SODIMM; ampliable hasta 4 GB;
memoria remanente: RAM estatica 2 MB

1xPCI (265 mm)y 1 xPCI (175 mm) o
1 x PCI (265 mm) y 1 x PCle x4
(175 mm)

4 PCI (265 mm) y

1 PCle x4 (175 mm) o
2 x PCl (265 mm) y

3 x PCle x4 (175 mm)

Integrado:

controlador grafico Intel GMA950 integrado en chipset;
Dynamic Video Memory hasta 128 MB

VGA: 1600 x 1200 /32 bits/85 Hz

DVI-I: 1600 x 1200 /32 bits/60 Hz

LCD: 1280 x 1024 /18 bits

Microsoft Windows XP Embedded (preinstalado en CompactFlash 2 GB),
Windows 2000/XP Pro "
Windows Vista Ultimate

Pedible por separado: sistema operativo en tiempo real SICOMP RMOS3 V3.30 (no para Rack PC 547B); para proyectos especificos: Linux ”, consultar otros

AC: 100-240V, 50-60 Hz/max. 16 ms

Montaje interno o en chasis de disco
cambiable:

250 GB; 2 x 250 GB;

RAID1, 2 x 250 GB
(controlador RAID integrado)?

DVD-ROM o DVD + RIRW
1,44 MB

6 (internos: 2 de 3,5", en el frente: 3 de 5,25",

AC: 100-240 V, 50-60 Hz/max. 20 ms
(segin NAMUR)

Montaje interno (también en soporte
amortiguado contra choques y vibraciones)
0 en chasis de disco cambiable:

80 6 160 GB; 2 x 160 GB;

RAID1, 2 x 160 GB

(controlador RAID integrado) 2)

1de 3,5")

24V DC; 20,4 ... 28,8V, con aislamiento
galvénico/méx. 15 ms (segiin NAMUR)

sin;
>80 GB

Ranura para tarjeta CF de 256 MB a 2 GB
(accesible desde fuera)

Tarjeta CF interna (1 6 2 GB opcional)
posible conexién mediante puerto USB

posible conexién mediante puerto USB

AC: 120/230V, 50/60 Hz/max. 20 ms (segtin NAMUR);
24V DC; 20,4 ... 28,8V

sin;
BOGB 160 GB; 2 x 80 GB, 2,5
RAID1, 2 x 80 GB, 2,5" (controlador RAID integrado)

Ranura para _tarjeta CF (accesible desde
fuera); tarjeta CF interna (en lugar de DVD,
disco duro)

DVD + RIRW

2 ranuras para tarjetas CF de 256 MB a
4 Gbytes (accesibles desde fuera);
una de ellas opcional



Interfaces
PROFIBUS/MPI
PROFINET

Ethernet

USB 2.0 high current

1 x 10/100/1000 Mbits/s (RJ 45)
2 puertos USB frontales,

4 puertos USB al dorso

COM1; COM2 (opcional)/LPT1

1VGA; 2VGA o 2 DVI-D mediante
tarjeta grafica PCle x16, opcional

Serielparalela
VGA/DVI

Teclado, ratén
Audio
Funciones de vigilancia/diagnéstico

2 puertos PS/2
1 Line In; 1 Line Out; 1 Micro

Funcionalidad bésica

Funciones ampliadas
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1 de 12 Mbits/s (con aislamiento galvanico, compatible con CP 5611) opcional

3 x Ethernet a 10/100 Mbit/s (con switch de 3 puertos integrado) opcionales
2 a 10/100/1000 Mbits/s (RJ45), con funcién Teaming ®

2 puertos USB frontales
(uno de ellos utilizable con la puerta cerrada)
4 puertos USB al dorso

COM1, COM2/LPT1

1 VGA/1 DVI mediante adaptador (tar-
jeta ADD), opcional; 2VGA 02 D
mediante tarjeta gréafica PCle, opaonal

1 Micro, 1 Line Out

interfaz SNMP y OPC (opcionalmente a través de software SIMATIC PC DiagMonitor)

POWER, HARDDISK; STATUS (monitorizacion
de ventiladores y temperatura)

LED en frente

Condiciones ambientales

Grado de proteccién segln
EN 60529

Clase de protecci6n

IP30 frente, IP20 lado posterior

Clase de proteccién | segun IEC 61140

Vibraciones en servicio 3% 20 ... 58 Hz: 0,015 mm; 58 ... 200 Hz:
2 mis? (aprox. 0,2 g) segun IEC 60068-2-6

9,8 mis2, 20 ms (aprox. 1 g)

Choques en servicio 3 %)
segun IEC 60068-2-27

Temperatura ambiente
en servicio

Humedad 5 o

5 ... 40 °C, con plena potencia del procesador
(sin pérdidas de potencia, throttling)

80 % a 25 °C (sin condensacién)
Compatibilidad electromagnética (CEM):

Emisiénde perturbaciones  EN 55022 clase B, FCC clase A
Inmunidad a perturbaciones

perturbaciones conducidas  + 2 kV (IEC 61000-4-4, rafaga),

por los cables de alimenta- = 1 kv (IEC 61000-4-5, sobretension sim.),
cion + 2 kV (IEC 61000-4-5, sobretensién asim.)
+ 1 kV (IEC 61000-4-4, rafaga,

longitud < 10 m) =+ 2 kV (IEC 61000-4-5,
sobretension, longitud > 30 m)

+ 4 kV descarga de contacto (IEC 61000-4-2)
+ 8 kV descarga en aire (IEC 61000-4-2)

en lineas de sefiales

descargas
electrostaticas

perturbaciones radiadas de
alta frecuencia

100 A/m, 50/60 Hz (IEC 61000-4-8)
STEP 7, WinAC, WinCC, SOFTNET

campos magnéticos

Software industrial SIMATIC
probado en sistema

Homologaciones/directivas
Seguridad EN 60950, UL 60950

Marcado CE/Directivas UE,
homologaciones

Utilizacion en la industria y la oficina/
cULus (UL 60950), WEEE/RoHS

Dimensiones y peso

Dimensiones de montaje 434 x 177 x 446 mm

(An x Al x P)

Peso aprox. 19 kg

POWER, HARDDISK; ETHERNET 1/ 2,
PROFIBUS/MPI; WATCHDOG, TEMP, FAN,
HDD1/2 ALARM

1P41 frente, IP20 lado posterior

10 .. 58 Hz: 0,0375 mm; 58 ... 500 Hz:
5 mis? (aprox. 0,5 g) segun IEC 60068-2-6

50 m/s2, 30 ms (aprox. 5 g)
seglin IEC 60068-2-27

5...50°C, con plena potencia del procesador
(sin pérdidas de potencia, throttling)

5...80 % a 30 °C (sin condensacién)

EN 55022 clase A, FCC clase A

4 puertos USB

COM1; COM2 (opcional)

COM1

1 DVI-I (VGA mediante adaptador), Dual Head (VGA/DVI-D) mediante cable en Y

posible conexién mediante puerto USB

Temperatura, ventilador, watchdog (senalizacion local por software SystemGuard o SOM-Safecard en placa madre)

POWER, WATCHDOG; dos LED bicolor,
libremente programables

1P20

Temperatura, ventilador, watchdog, discos duros (SMART) ¢ Vigilancia del sistema/Ethernet « Contador de horas de funcionamiento * Comunicacion via Ethernet;

dos LED bicolor; dos visualizadores de 7 segmentos; libremente programables

Clase de proteccion | segun VDE 0106, parte 1 (IEC 536)

10 ... 58 Hz, 0,075 mm; 58 ... 500 Hz, 9,8 m/s?
con memoria CompactFlash

150 mis, 11 ms (aprox. 15g)
en servicio con memoria CompactFlash

0 ... 55 °C (con memoria CompactFlash),
5 ... 40 °C (con disco duro)

EN 55022 clase B

10 ... 58 Hz, 0,075 mm; 58 ... 500 Hz, 9,8 m/s? (aprox. 1 g)

50 m/s2, 30 ms (aprox. 5g), con unidades 6pticas: 50 m/sZ, 11 ms (aprox. 59)
55 °C/50 °C/5 ... 45 °C

(10 vatios a PCI/ 20 vatios a PCl/configuracién méxima)

5 ... 80 % a 25 °C (sin condensacién)

EN 55022 clase B, FCC clase A

+ 1 kV (IEC 61000-4-4, rafaga; longitud < 3 m), + 2 kV (IEC 61000-4-4, rafaga; longitud > 3 m) = 2 kV (IEC 61000-4-5, sobretension; longitud > 30 m)

+ 6 kV descarga de contacto (IEC 61000-4-2)
+ 8 kV descarga en aire (IEC 61000-4-2)

STEP 7, WinAC, WinCC flexible, WinCC,

SOFTNET

EN 60950, UL 60950

Utilizacién en la industria/
cULus (UL 60950), WEEE/RoHS

430x 177 x 448 mm

WinAC, WinCC flexible, SOFTNET

IEC 60950-1

Utilizacién en la industria y la oficina/
cULus (UL508 y UL60950), WEEE/ROHS

Equipo base: aprox. 262 x 134 x 47 mm;
Profundidad desde perfil DIN: 52 mm
Profundidad adic. por ampliacion (1-3): +17 mm

aprox. 2 kg

10 VIm 80 % AM, 80-1000 MHz y 1,4 - 2 GHz (IEC 61000-4-3); 1 VIm 80 % AM, 2,0-2,7 GHz (IEC 61000-4-3); 10 V, 10 KHz a 80 MHz (IEC 61000-4-6)

STEP 7, WinAC, WinCC flexible, WinCC, SOFTNET

IEC 60950-1

Utilizacién en la industria y la oficina/
cULus (UL508 y UL60950), RoHS

298 x 100 x 301 mm (incl. perfil de fijacion)
298 x 80 x 301 mm (incl. perfil de fijacion,

sin fibra éptica) sin fibra dptica)

aprox. 7 kg aprox. 11 kg

298 x 170 x 301 mm (incl. perfil de fijacion)
298 x 150 x 301 mm (incl. perfil de fijacién,

5) Con plena potencia del procesador (sin throttling)

1) MUI (Multi Language User Interface); 5 idiomas (allin/frles/it)

6) Teniendo en cuenta la configuracion de sistema permitida

2) Chasis de disco cambiable en caliente

7) Segun las especificaciones de la "Declaracion del fabricante" de Siemens "Apto para Linux"

8) Microbox PC con PROFINET integrado, sélo 1 Ethernet

3) Restricciones al funcionar las unidades 6pticas y los discos duros cambiables

4) Especificacion para equipo completo



Monitores Flat Panel

Resolucién en pixeles

Pantalla tactil (analdgicalresistiva)
Max. distancia a la caja central
Alimentacion

MTBF de la retroiluminacién

USB (Universal Serial Bus)
Controlador gréfico

Grado de proteccion

Resistencia a vibraciones en servicio
Resistencia a choques en servicio
CEM

Temperatura ambiente en servicio
con configuracién maxima

Humedad relativa
Homologacién
Panel de mando (An x Al) en mm

Dimensiones de montaje (An x Al x P) en mm
Potencia absorbida méxima

Siemens AG
Industry Sector
Industry Automation
Postfach 48 48
90026 NUREMBERG
ALEMANIA

www.siemens.com/automation
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483 x310
450 x 290 x 55
40W

Sujeto a cambios sin previo aviso
Referencia: 6ZB5370-1BF04-0BB4
Dispo 26100

BS 0408 3.0 ROT 8/36 Es / P822 012
Impreso en Alemania
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483 x 400
450 x 380 x 57
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